Brosur

Trimble
TSC510

KONTROL UNITESI

Daha iyi bir calisma sekline baglanin
Daha Hizli

Gelistirilmis islem gucu, isleri

daha hizh tamamlama ve eneriji ve-
rimliliginde artis saglar; Trimble ® TSC
510 kontrol unitesi, hareket halin-
deyken uretkenlik icin idealdir.

ilk veri toplamadan nihai ofis isle-
mine kadar her dlcekte projeyi yo-
netin. Hizlandirilmis islem kapasitesi
sayesinde, en buyuk dosyalari

dahi hizlica alabilir, isleyebilir ve
transfer edebilirsiniz; boylece is
akisiniz kesintisiz ilerler ve zaman
kaybi yasamazsiniz.

»>Trimble.

Baglantih

Surekli baglanti se¢enekleri arasinda
Wi-Fi ©®, 4G WWAN, Bluetooth ®
classic ve BLE yer alir.

Android ™ Quickshare ile kul-
lanici, Android cihazlar, Chrome-
book'lar ve bazi Windows ® PC'ler
gibi yakin konumdaki cihazlarla
dosya alip gonderebilir.

Veri paylasiminda Trimble Connect ©
bulut yazilimi veya WorksManager ya-
zilimindan yararlanabilir ya da Trimble'in
baz istasyonu servisi ile yerel bir baz
istasyonu kullanarak baglantida kalp

is takviminde 6nde olabilirsiniz.

Y

Tamamen bagli, yuksek
performansli ve dayanikli
bu ¢cozUm ile hemen

ise baslayin.

Verimli

Calisirken degistirilebilir ek
pil secenegiyle tiim gin
suren pil dmrda.

Trimble Connect veya WorksMa-
nager'in hareket halindeyken bilgi
yonetimini kullanarak en yuksek
verimlilige ulasin,

veriye dayali kararlar alma-

niza ve daha akilli calismaniza
olanak tanir.

Arazi verilerinizi glivenle koruyun.
TSC510'un gelismis guvenligi, bilgi-
lerinizi her zaman erisilebilir kilar;
Ustelik timU askeri standartlarda
ve IP68 sertifikali, Gstiin dayanikli
bir tasarimla sunulur.
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Fiziksel ozellikler

Boyut
Agirhk

Govde

287 mm x 1754 mm x 38 mm-11.3"x6.9" x 1.5" (Ux G xY)

Opsiyonel ¢ikarilabilir pil, Trimble Empower™ moduld, jalon aparati ve diger
aksesuarlar harig 987 g

SABIC EXL 9330 7T1A5204 + TPU-TEXIN 990

CEVRESEL OZELLIKLER (STANDARTLARA UYGUN VEYA DAHA YUKSEK)

Calisma sicakhgi

Depolama sicakligi

Baslatma sicakhgi
AC adaptor / sarj sicakhgi
Toz

Su

Tasima sirasinda diisme

Nem

Titresim

Rakim (Dusiik basing)

Sicakhk soku

Glines 1s1gina maruz kalma

Tuz puskiirtme

MIL-STD-810H, Yontem 501.7 ve 502.7, Proseddr II
-30 °Cila +60 °C (-22 °Fila +140 °F)

MIL-STD-810H, Yontem 501.7 ve 502.7, Prosedir I
-40 °Cila +70 °C (-40 °F ila +158 °F)

-20 °Ciila +60 °C (-4 °Fila +140 °F)
0°Cila+45°C(32°Fila113°F)
IP6x: 8 saat boyunca Uflenen talk pudrasi ile test edildi (IEC-529)

IPx8: 1 m derinlige kadar 2 saat boyunca daldirma (IEC-529)

MIL-STD-810H, Metot 516.8, Prosedur 1V, oda sicakliginda 1,22 m'den (4 ft) kont-
raplak ve betona her bir yuz, kenar ve késeye toplam 26 dusirme; disuk ve
yuksek sicakliklarda (-30 °C ve +60 °C) 6 farkli ylzeye

Bilye dustirme: IEC 60950-1'e benzer sekilde, yalnizca dokunmatik panele 0,5
m’den 50 mm ¢elik bilye dustridlmesi—merkez ve 4 kdse olmak Uzere 5 kez

MIL-STD-810H, Metot 507.6 Prosedur II
%90 bagil nemle 30 °C/ 60 °C (86 °F / 140 °F) sicaklik dongusu

MIL-STD-810H, Yontem 514.8 Prosedur I & II
Genel minimum butdnlik ve gevsek yuk testi

MIL-STD-810H, Metot 500.6, Prosedir I (depolama), II (calisma) & III (

hizl dekompresyon)

5°C/ 41 °F sicaklikta 9.144 m (30.000 ft) irtifada calisabilir, -30 °C / -22 °F sicaklikta
12.192 m (40.000 ft) irtifada depolanabilir.

Hizli dekompresyon: 2.438 m (8.000 ft) ile 12.192 m (40.000 ft) arasinda <15 sani-
yede, 25 °C/ 77 °F sicakhkta gerceklesir.

MIL-STD-810H, Metot 503.7, Prosedur I-C; -30 °C ile +60 °C (-22 °F ile +140 °F)
arasindaki sicaklik déngulerine dayanir.

MIL-STD-810H, Metot 505.7, Prosedur I & II

Uzun sureli glines isigina maruz kalmaya dayaniklidir.

ASTM B117 %5 tuz ¢Ozeltisi, 96 saat
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Elektriksel teknik ozellikler

Islemci Qualcomm QCS6490
Bellek 8 GB LPDDR
Depolama 128 GB UFS Flash Bellek

Isletim sistemi

Android 14

Dahili 4600 mAh/7.2 V nominal kapasiteli Li-Ion pil, istege bagli olarak kullanici tarafindan degistirile-

e bilen Li-Ion pil paketi
RTS kullaniminda 16 saat veya GNSS RTK kullaniminda 18 saat
Pil 6mri (Ekran ayarlari, baglanti, veri isleme, ortam sicakhgi vb. degiskenlere
bagl olarak farklilik gésterebilir.)
Sarj stiresi Tam sarj icin 3,5 saat, %0-50 sarj icin 1,5 saat
Gl girisi USB Type-C, PD 2.0 uyumlu: 5V, 9V, 12V / 3A sarj
Bildirim LED'i Pil dur”umu, Shift, Fn, Ctrl, AGr, Caps Lock, Arama ve Imleg Kilidi
LED gosterge
5" yatay HD (1280x720 px), 365 nit ekran, 295 DPI
Ekran 800 cd/m? glnes 1siginda okunabilir LED arka aydinlatma, projeksiyon kapasitif
coklu dokunmatik ekran; kalem, parmak ve eldiven modlariyla
Klavve Uluslararasi, arkadan aydinlatmali alfa sayisal ve QWERTY klavye, Fn tuslariyla (11 fi-
y ziksel + birden fazla Fn, Shift ve AGr anahtar kombinasyonu)
Ses Gurdlta engelleyici teknolojiye sahip mono hoparlér ve ¢ift mikrofon
Sarj ve veri aktarimi igin tek USB Type-C portu
G/C USB PD 2.0 sarj (5V, 9V, 12V / 3A) ve USB 3.2 (gen1) destegi
5Gbps veri hizi, USB Type-C Uzerinden DisplayPort alt modu
Sierra Wireless EM7590, mevcut oldugu bdlgelerde diinya capinda LTE 4G &
WWAN UMTS 3G
AT&T ve Verizon sertifikall. NanoSIM kart.
Wi-Fi Wi-Fi 6, 2.4 GHz (802.11 b/g/n/ax) ve 5.0 GHz (802.11 a/n/ac/ax)
Bluetooth Bluetooth 5.2, BLE 5, Sinif 1

Yakin alan iletisimi

Kamera

GNSS

Entegre sensorler

NFC NXP PN-7160, Okuyucu/Yazici Modu

Arka kamera: 16 MP otomatik odaklamali, LED flash

Entegre Sierra Wireless EM7590 | Cift Frekans L1 C/A, GPS, GLONASS, BeiDou
, Galileo, QZSS | Uygun kosullarda 4M Yatay RMS

6 eksenli ivmeodlcer
Manyetik sensor
Ortam 15131 sensoru
SAR sensoru

Pusula
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Guvenlik

Donanim sigortasi korumali gtivenli 6nytkleme

Qualcomm® Guvenli Yurtutme Ortami (QTEE)

Cihaz sifrelemesi

Kamera guvenligi - Donanim tabanli kamera biyometrisi, kétt amagli yazihm saldi-
rilarina karsi koruma saglar. Ug aylik Android giivenlik yamalari.

Yapilandirmalar

Empower Modul destegdi - 1 x modil yuvasi destegi
EM120, EM130 & EM940/450 radyo moduilleri

Sertifikalar

Avustralya, Brezilya, Kanada, Sili, AB, Hindistan, Japonya, Kazakistan, Meksika, Yeni Zelanda, Suudi
Arabistan, Guney Afrika, Glney Kore, Tayvan, Tayland, BAE, Birlesik Krallik ve ABD

Ulke sertifikalari

Cevresel Catismali Mineraller, AB RoHS 2.0, AB REACH UYUMLU

Uyumlu yazilim

Trimble Access™ arazi yazilimi veya Siteworks yazilimi 1.80 ve sonrasi sirimler
Trimble Connect bulut yazilimi veya WorksManager yazilimi

Android 14 uygulamalari

AR Core
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